
写真貼付 

 

履歴書 年 月 日現在                                     

ふりがな    

 

 

4×3cm 

 
・写真の裏面に  

名前を記載下さい 

・A4用紙に印刷下さい 

 

 
氏 名  

生年月日 西暦 年 月 日  生まれ （満 歳） 

ふりがな  

 

現住所 
〒 

 

E-mail 
 

電話番号 
 

携帯電話 
 

ふりがな  電話番号 

上記以外の

連絡先 

〒 

 

 

 

希望業務 
◇建築設計 ◇都市計画・再開発 ◇構造設計 ◇環境設備 ◇リノベーション 

◇ 監理業務 ◇ランドスケープ設計  ◇ＢＭＳ  ◇その他（ ） 

当社志望動機 

 

 

 

コンペ入賞・作品、論文等の受賞名・内容 

 

 

 

私の特徴、得意な分野 

 

 

 

 

語学 

留学経験 OR 海外生活経験 英検・TOEIC・TOFEL 等成績 自己申告 

   

※自己申告／Ａ：ビジネスＯＫ、Ｂ：日常会話ＯＫ、Ｃ：コミュニケーションに不安 

 

西暦 
 

月 
 

学歴・職歴・受賞歴 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

資格取得年月日 資格名 

  

  

  

  

  

 
大学 

 
学部 

 
学科 

 
研究室 

指導教官名 

 
大学院 

 
研究科 

 
専攻 

 
研究室 

指導教官名 

 

㈱日本設計 


